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深圳市长盈精密技术股份有限公司 

关于公司参股子公司苏州宜确承担国家科技重大专项课题的公告 

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不

存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 

深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“长盈精密”或“公司”）于近日收

到参股子公司宜确半导体（苏州）有限公司（以下简称“苏州宜确”）的通知，苏州宜

确已收到中华人民共和国工业和信息化部新一代宽带无线移动通信网重大专项（以下简

称“03 专项”）实施管理办公室下发的《关于新一代宽带无线移动通信网重大专项 2016

年课题立项的通知》（工信专项三函[2016]106 号）。根据该通知，由中国科学院微电

子研究所作为牵头单位，苏州宜确、浙江大学、中兴国通通讯装备技术（北京）有限公

司联合申报的“高频段 5G 基站用功率放大器试验样片及模块研发（课题编号：

2016ZX03001006）”项目已完成立项审批，中央财政资金已完成项目预算核定，该项目

将获得中央财政核定项目专项经费总额 1336.31 万元，其中苏州宜确作为项目方案制定

单位及主要实施单位，实际分配到 539 万元。上述专项经费作为应付款核算,由苏州宜

确根据课题使用计划在课题研发周期内使用,具体的会计处理须以会计师年度审计确认

后的结果为准。 

03 专项属于《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020 年)》中确定的 16

个重大科技专项之一,苏州宜确与中国科学院微电子研究所、浙江大学、中兴国通通讯

装备技术（北京）有限公司联合承担的该重大专项中“高频段 5G 基站用功率放大器试

验样片及模块研发”课题任务实施期限为 2年，苏州宜确制定了该课题的研发技术方案，

并将负责其中25-30GHz PA芯片及模块的研发工作。基于苏州宜确的射频前端革新技术，

针对 5G 通信重点候选频段，该项目将在 5G 基站 PA 芯片及模块的设计、制造、封装、

测试与评估等领域取得突破，实现具有高线性度、高效率、小型化的高性能 5G 基站 PA。

项目的推进将进一步推动我国 5G 通信产业化进程，助力苏州宜确在未来市场竞争中取

得主动地位。 



 

特此公告。  

  

深圳市长盈精密技术股份有限公司 

                                                         董 事 会             

二〇一六年十月十二日 




